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Innovare per crescere SECO®
& NVIDIA® & insieme nel mer-
cato EMBEDDED. Una nuova
grande partnership in grado di
realizzare la vera novità dell’an-
no: la scheda SECOMEXP-ION
prodotto di punta della gamma
COM Express™. È una soluzio-
ne modulare che unisce la fami-
glia CPU Intel® Atom™ N con
la potenza del chipset embed-
ded MMP9 di NVIDIA®, ION™.
Le straordinarie prestazioni di
questo chipset a 16 core per-
metteranno alle applicazioni di
beneficiare dell’accelerata ela-
borazione dei dati e dell’alta
risoluzione grafica.  
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